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摘要(译)

本实用新型涉及显示技术领域，具体涉及了一种OLED封装结构及显示设
备。该封装结构包括依次涂覆于待封装基板上的预留段和封装段，所述
待封装基板上设置有显示单元和线路单元；所述封装段按照预定线路涂
覆于所述显示单元的外围，且形成一个密封框体；所述预留段设置于所
述封装段涂覆时的起始位置，且与所述线路单元相互避让。该OLED封装
结构通过涂覆封装时预留出一部分结构，以供激光在加速或减速时做缓
冲作用，达到让激光烧结时的能量更加均匀的目的，从而解决现有烧结
起始处封装效果差的技术问题。
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